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    2016 年 11 月
Samtec发布扩展温度范围的新型产品FireFly™ 主动光学微型跨接电缆组件 
全新 ETUO 系列用以支持坚固型/军事-航空应用产品的中板光学器件。
    印第安纳州新奥尔巴尼： Samtec是一家价值 6.25 亿美元的全球性私人控股制造商，提供各种电子互连解决方案，自豪地宣布正式发布扩展温度范围的新型产品FireFly™ 主动光学微型跨接电缆组件，全新 ETUO 系列支持的温度范围可从-40ºC 到 +85ºC。
    ETUO 系列拥有与Samtec现有的 ECUO 系列FireFly™ 主动光学微型跨接电缆组件相同的核心功能。这两种系列的设计均具备灵活性，并且在相同的连接器系统内可与FireFly™ 铜质微型跨接电缆组件互换。然而，因为ETUO能够扩展温度范围，使其非常适合应用于坚固型的产品。
    ETUO 系列现有 12 信道单双工两种配置，每个信道数据传输速率达 10.3125 Gbps（总计达 123.75 Gbps）。现在同时正在开发可扩展温度范围的额外4通道单双工配置，预计在2017年春季发布。
    Samtec采用符合业界标准之耐用标准对ETUO系列进行测试。 在 MIL-STD-810G 冲击和振动测试中，所有 ETUO 解决方案均成功展现无差错传输。
    “Samtec的扩展温度范围版FireFly™ 主动光学微型跨接电缆组件为中板光学系统开辟了新的市场和应用领域，”Samtec技术营销经理 Matt Burns 如是说道。“如今，FireFly™ 可以应用于多种产品，包括商用和军用航空、IFE、IR 摄像机、无线回程仪器等。”
     如欲了解更多有关 FireFly™ XT Micro Flyover System™ 的信息，请下载扩展温度范围新型产品 FireFly™ 电子手册或访问网站www.samtec.com/firefly。 
Samtec 公司简介：Samtec 成立于 1976 年，是一家持有 6.25 亿美元的私营公司，也是提供各种电子互连解决方案的全球制造商，包括 IC 对板和 IC 封装、高速板对板、高速线缆、中板和面板光学、柔性堆叠、微型/坚固组件和线缆。Samtec 技术中心致力开发和提升技术、策略和产品，从而优化系统中从裸芯片到距离 100 米外接口以及中间所有互连点的性能和成本。Samtec 在全球 18 个国家 33 个地点设有办事处，可以提供无可匹敌的客户服务。 更多信息，请访问 http://www.samtec.com。 
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